
DABLIU 135” LED Display
Mod. P5LW135U + Mod. P5LWST ( Supporto per display LED da 135” )

Dimensione

Rapporto 

Risoluzione (L×A) 

Passo pixel）

Area visibile（㎡）

Dimensioni）

Spessore（）

Planarità（

Peso

Materiale telaio

Materiale bordo

Metodo di 

installazione

Prof. elaborazione（） ）

Contrasto

Temperatura colore） 

Calibrazione luminosità）

Calibrazione colore

Uniformità luminosità

Uniformità cromatica

135”

16:9

1920(H) x 1080(V)

1.5625 mm

5.0625

3020x1822 mm

43 mm (senza staffa)

63 mm (con staffa)

≤ 0.15 mm

126 kg

Alluminio pressofuso

Profilo in alluminio nero

A parete / supporto mobile

13 bit

10000:1 

2500K~9500K

Supportata

Supportata

≥ 98% 

0.003Cx,Cy 

Parametri principali

Parametri display

Tipo LED

LED Life Time (Hrs)

H/V Angolo di visione

Luminosità (cd/m² ) ）

Freq. di Agg.（(Hz)）

COB

≥100000

H:160°/V:160° 

600 (regolabile)

3840 Hz

SCAN ME

4 GB 64 GB 135”

Sistema operativo）

CPU

RAM/ROM 

Interfacce）

WiFi （㎡）

Bluetooth ）

Telecomando

Potenza nominale

Tensione di ingresso

Consumo in standby (W)

Consumo medio (W)

Consumo di picco (W)

Temperatura operativa

Temperatura di stoccaggio

Umidità operativa

Umidità di stoccaggio

Android 13.0 

Cotex A76*4+A55*4

4GB DDR4 / 64GB

SPDIF OUT*1/USB-D/USB2.0*1/

HDMI in*2/USB3.0*1/HDMI OUT*1/

RJ45*1/Audio*1/RS232*1 

WiFi 6 (Dual wifi) 

5.1 

Supportato

20Wx2 

AC 100 V ~ 240 V, 50-60Hz

≤0.8 

685 

1810 

-10°C ~ +45°C

-20°C ~ +50°C

10~80% RH

10~70% RH ℃

Scheda madre / Sistema integrato Altoparlanti

Parametri operativi
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SERIES PRODUCT SPECIFICATION

Full flip-chip COB packaging

Energy Saving and Low Carbon

Quick disassembly and assembly

Android 13.0,Octa-core processor, high

performance

Product Features

83.3 mm 

702.82 m
m

787 mm 
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